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摘要(译)

一种微米级手术刀，涉及一种微型的双模式微纳米切割工具。提供一种
可实现微纳米级别的高频的横向与纵向模式切割的微米级手术刀。设有
刀体，在刀体中部上下分别设有上下压电超声驱动器，上下压电超声驱
动器为压电陶瓷片，压电陶瓷片的厚度为0.5～2mm，长度比刀体宽度长
0.1～0.5mm，上下压电超声驱动器的极化方向相反，上下压电超声驱动
器之间由导线外接电源；刀体为硅片，硅片上下表面沉积氮化硅薄膜，
硅片的厚度为0.2～1mm，每一层氮化硅薄膜的厚度为0.5～3μm，刀体
的刀尖部呈倒喇叭形，刀尖部的刀尖偏离刀尖部中线1/5～1/2刀体的宽
度，刀尖部的长度为0.1～2cm，刀尖部喇叭口的宽度为0.1μm～1mm。
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